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12月３日（金）13:00～15:30
ＷＥＢ開催（Webex）

日時

第1６回

活動
報告

申込
案内

」

「積層セラミックコンデンサ IEC(JIS)/EIA温度特性品についての
検討」 受動部品標準化WG及びIEC TC40国内委員会

「技術トレンドの要求に応じた規格作り」
コネクタG及びIEC SC48B国内委員会

低圧サージ防護G及びIEC SC37A/B国内委員会

「低圧サージ防護デバイス（SPD）のIEC規格の再編及び
電源用サージアイソレーショントランス（SIT）について」

「受動部品の新バルク包装形態についての検討」

実装部品包装標準化専門委員会

「IEC 62024-1,『ナノヘンリーインダクタのＳパラメータ測定の
標準化・・・ 最先端の測定手法への誘導』」

IEC TC51国内委員会
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第13回

」

第1６回

お問合せ

202１年度活動報告会Program概要
共 催：JEITA/電子部品部会/標準化専門委員会

JEITA/標準化政策部会/電子実装技術委員会

実装部品包装標準化専門委員会

13:00～13:05
開会ご挨拶
経済産業省 産業技術環境局 国際電気標準課 課長補佐 後藤 博幸 氏

13:05～13:15
標準化専門委員会の組織と活動概要について
中林 種広 標準化専門委員会 主査 株式会社村田製作所

13:15～13:55

受動部品標準化WG及びIEC TC40国内委員会の標準化活動概要
～積層セラミックコンデンサ IEC(JIS)/EIA温度特性品についての検討～
鈴木 敏厚 受動部品標準化ＷＧ 主査 日本ケミコン株式会社
中林 種広 受動部品標準化ＷＧ/磁器コンデンサG 主査 株式会社村田製作所

13:55～14:15

コネクタG及びIEC SC48B国内委員会の標準化活動概要
～技術トレンドの要求に応じた規格作り～
持田 文明 コネクタＧ 主査 本多通信工業株式会社
岡村 敏生 SC48Ｂ国内委員会 幹事 日本航空電子工業株式会社

15:10～15:30
休憩（10分）

14:25～14:45

IEC TC51国内委員会の標準化活動概要
～IEC 62024-1,「ナノヘンリーインダクタのＳパラメータ測定の標準化・・・ 最先端の測定
手法への誘導」～
安倍 健 TC51 国際幹事 TDK株式会社
東 貴博 TC51 WG9 IEC 62024-1 プロジェクトリーダー 株式会社村田製作所

14:45～15:00

低圧サージ防護G及びIEC SC37A/B国内委員会の標準化活動概要
～低圧サージ防護デバイス（SPD）のIEC規格の再編及び電源用サージアイソレーショント
ランス（SIT）について～
山田 真 低圧サージ防護G 主査 三菱マテリアル株式会社

15:00～15:25

実装部品包装標準化専門委員会の活動概要
～受動部品の新バルク包装形態についての検討～
諏訪 正樹 実装部品包装標準化専門委員会 委員長 KOA株式会社
中川 聖之 受動部品の新バルク包装形態の要件調査PG 主査

株式会社村田製作所

15:25～15:30
終わりに
株式会社村田製作所 中林 種広 標準化専門委員会 主査

※講演テーマ及び講師につきまして、急遽変更となる可能性がございます。その旨ご了承の程、よろしくお願い致します。
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